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企業と企業・企業と顧客・顧客と顧客・装置と装置・サービス・情報 ̶
あらゆるものを結び、日本のものづくりの成長発展を無限に展開していきます生産工程における自動化の流れは、SMT 工程のみならず、

フロー工程・塗布工程・組み立て工程へと広がりつつあります。

自動化により人手作業におけるヒューマンエラーの低減と

検査結果のトレーサビリティ管理も実現できます。

特に後工程の作業現場では、

高齢化による人材不足も深刻な経営課題となっております。

実装～組立工程における製品品質保証が問われているいま、

省人化に向けた主力設備を工程別に分かり易くご紹介します。

後工程の自動化に特化した展示会、
それが「実装・組立プロセス技術展」です。

後工程における専門設備メーカーが集結！組み立てプロセスの省人化を

目視支援装置
BGA 検査装置
リワーク装置
搬送式予備加熱炉
基板オートレーザーマーカー

最終工程

ローダー
アンローダー
バッファコンベア

メタルマスク
実装治具

基板ストレスチェック

X 線チップカウンター
ソルダペースト粘度測定

搬送装置

組立工程

塗布工程
DIP工程

SMT工程
SMT前工程

部品挿入機
セレクティブ装置
両面検査装置
インサーキットテスター
ディップスター
DIPパレット洗浄システム

塗布機
UV 検査装置

プラズマ洗浄・表面改質装置

基板分割機
ネジ締め機
ハーネスはんだ付け機
ギ酸還元リフロー

ネジ締め機
多機能検査装置

企業と企業・企業と顧客・顧客と顧客・装置と装置・サービス・情報 ̶
あらゆるものを結び、日本のものづくりの成長発展を無限に展開していきます生産工程における自動化の流れは、SMT 工程のみならず、

フロー工程・塗布工程・組み立て工程へと広がりつつあります。

自動化により人手作業におけるヒューマンエラーの低減と

検査結果のトレーサビリティ管理も実現できます。

特に後工程の作業現場では、

高齢化による人材不足も深刻な経営課題となっております。

実装～組立工程における製品品質保証が問われているいま、

省人化に向けた主力設備を工程別に分かり易くご紹介します。

後工程の自動化に特化した展示会、
それが「実装・組立プロセス技術展」です。

後工程における専門設備メーカーが集結！
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“定量はんだ付け／はんだボール、フラックス飛散なし”

アポロ精工株式会社　　 E-mail : sales@apolloseiko.co.jp

軽量コンパクトなヘッドにカートリッジヒーターを採用することで、高密度実装部品の
狭いスペースにもスリーブの挿入が可能です。

デスクトップ型メタルスリーブはんだ付けロボット

自 動 は ん だ 付 け の ベ ス ト パ ー ト ナ ー

J-CAT 330CMS

 ワークのバラつきを吸収
 常に一定の圧でワークへ接触

■ タッチセンサー/バッファーロック

 スリム形状のハイパワーヒーターを使用
 カートリッジ式で交換も簡単

■ カートリッジヒーター

 熱伝導に優れた金属素材を採用
 ワーク形状，サイズに合わせてカスタム可能

■ メタルスリーブ

“レーザーパワーの設定が必要ない時代へ”

■ はんだ付け温度にてレーザー出力を設定可能
■ 温度測定用の放射温度計がレーザー光と同軸
■ 高出力半導体レーザー最大80W搭載
■ 極小の105μmのファイバー搭載
■ 近赤外 808nm  と ブルー波長 450nmから選択可能

アポロ精工株式会社　　 E-mail : sales@apolloseiko.co.jp

微細な部品、狭ピッチで隣接する部品などの接合に適したハイスペックマイクロレーザー
はんだ付けシステム。非接触ではんだ付けを行うため、消耗部品が少なく、低ランニング
コスト。メンテナンスも容易です。

レーザーはんだ付けロボット

自 動 は ん だ 付 け の ベ ス ト パ ー ト ナ ー

J-CAT STAR GATE

完全同軸

温度設定波形
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詳しくはホームページをご覧ください。

短納期！低価格！カスタマイズ対応！

お問合せ先
埼玉支店：埼玉県児玉郡上里町大字金久保 478-3  TEL：0495-37-3851  FAX：0495-37-4621　
中部支店：静岡県掛川市大池 2562-1 TEL：0537-28-9207  FAX：0537-28-9477
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AOI 自動外観検査装置

両面同時検査装置

D22X-350L

■ 挿入部品面、はんだ面を同時検査し
 圧倒的なタクト削減を実現

DIP工程の最終検査にベストフィット

検査で得られた結果をデータベースへ保存し、画像確認が行えます。蓄積したデータを集計し、分析することにより、各装置の稼

働状況を把握、不良を抑え生産品質を向上させることが可能です。 Catch Systemは、検査装置からのあらゆる情報を収集し、

生産管理におけるトレーサビリティを確立させます。 ※別途Win-PC必要

CS-Repair
不良画像の確認・判定・修理記録

基板画像を
確認・修理記録
（CS-Repair）

検査結果のトレーサビリティを確立 

CS-Watch
リアルタイム監視

CS-Analyzer
多様な検索機能による分析

月間グラフで
生産状況を把握
（CS-Analyzer）

検査結果の
保存/確認
集計/出力

CS-Center
データ収集・装置5台まで接続可能

キャッチシステム（オプション）

インライン型上面検査装置

U22XJ-350L

■ 従来の2D検査＋レーザーによる
 高さ計測で部分浮きを検出

高さ計測で挿入部分の浮きを検出

下面3D検査装置

X02WB-350

■ フィレット体積を計測し、はんだ過多・過少を検出

■ PIN測長により、PIN高さ不良（ツノ・部品浮き）を検出

■ キャッチシステム対応（トレーサビリティソフト）

■ 自立型オフライン検査装置

DIP検査に特化した下面フル3D検査装置
4方向プロジェクション画像

高さプロファイルによる数値化

V22XUVシリーズ

i22Xシリーズ

マランツエレクトロニクス株式会社 〒240-0005  神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134番地
横浜ビジネスパークノーススクエアⅠ（ONE）4F
TEL 045-340-5566（代表）  FAX 045-340-5567http://www.marantz-mek.co.jp

UVコーティング剤自動検査装置

■ UV照明で塗布の有無・禁止エリアへの飛散検出
■ 白色照明で部品検査やマーカー認識が可能（UV検査と同時検査が可能）
■ 自動ティーチング機能搭載　塗布有無検査のデータ作成が容易
■ インライン型両面同時UV検査装置もラインナップ
■ 大型基板も対応可能 Max:650×550mm（U22XUV-650L）

UVコーティング剤と部品検査を１台に集約

卓上型多機能検査装置

■ ティーチングペンダントレス・ソフトから直感的操作
■ Z軸標準搭載、ピントフォーカスを合わせて検査
■ 各種バーコード読み取りプログラム切り替え
■ キャッチシステム(オプション)で検査結果の
 トレーサビリティを確立

組み立て後の目視検査を自動化

 カ メ ラ 5Mega pixel camera

 レ ン ズ マクロレンズ

 視野範囲 46×38mm(19μm)

 照　　明 白色照明+ＵＶ照明

 基板サイズ 350×250mmFOV：46×38mmの広角視野 塗布有無 禁止エリア飛散

W照明 DL照明 ML照明 UV照明

白色 白色＋サイド赤＋同軸落射 RGB＋同軸落射 白色＋UV

検査用途に合わせて選べる照明
（部品検査/文字検査/はんだ検査/傷/打痕/UVコーティング検査など)

卓上型（V22XUV-350）

インライン型（V22XUV-350L）

従来の直上検査をそのままに、「2アングルカメラ」と
 「回転テーブル」を搭載し多面検査を実現

i22XDA-300

メインカメラ

組み立て製品

アングルカメラ

ワークに応じて選べるロボットサイズ

i22X-200/300/500
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実装・組立プロセス技術展
2022年

開催日程

実装・組立プロセス技術展

https://musubi-japan.org/
公式サイト

オープン！ 展示会情報の発信やご来場登録が行えます

MUSUBI ホームページ開設！

ご来場登録はこちら

※展示会の最新情報は、公式ホーム
　ページでご確認下さい

仙台開催
第一弾

日時

会場

場所

4月14日（木）～４月15日（金） ２日間
夢メッセみやぎ
〒983-0013
宮城県仙台市宮城野区港３丁目１－７

名古屋開催
第二弾

日時

会場

場所

7月6日（水）～7月8日（金） 3日間
名古屋市中小企業振興会館 (吹上ホール)
〒464-0856
愛知県名古屋市千種区吹上２丁目６－３

金沢開催
第三弾

日時

会場

場所

9月29日（木）～9月30日（金） ２日間
石川県産業展示館 3号館
〒920-0361
石川県金沢市袋畠町南193

京都開催
第四弾

日時

会場

場所

11月17日（木）～11月18日（金） ２日間
みやこめっせ 第二展示場
〒606-8343
京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1
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このカタログの記載内容は、2022年3月現在のものです。
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